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VERI DEPOLAMA SISTEMi KULLANMA KILAVUZU
MARKA: HITACHI
MODELLER: VSP G700



Asagidaki tablolar VSP G700 igin sistem teknik ozelliklerini listeler.

CBL denetleyici sasisi

Madde Sarthame
Fiziksel boyut 483 x 808,1 x 174,3 mm
(GxDxY)(mm)
Agirhk / Kutle (kg) 29,8 kg
(Yaklasik)
Baslangic zamani (dak) * 5 - 10 (dak)
Gerekli ylikseklik 4U
(CED birimi) 2
Ist cikist (w) 338 W
Giic tiiketimi (VA) 363 VA
Hava akimi (m 3/ dak) 3 6.0 (m, 3/ dakika)
Notlar:

1. Baslangi¢c zamani bagli olan siirlicli tepsisi sayisina oranla daha uzun olabilir. Maksimum
yapilandirma 1 kontrol cihazi sasisi ve 19 siiriicii tepsisi ile baslatma siiresi yaklasik 8
dakikadir.

2. RKU rafina monte edilebilir. Montaj igin, monte edilmis depolama sistemlerinin sayisina
bagl olarak, raf ve dekorasyon panelleri igin 6zel raylar ayrica gereklidir.

3. Deger maksimum seviyededir.

Siiriicii sasi
Madde Bilesen Sarthame
Fiziksel boyut DBS 482 x 565 x 88,2 mm
(GxDxY)(mm) dBL
DBF 483 x 762 x 87 mm
DB60 482 x 1029 x 176 mm
Agirlik / Katle (kg) DBS 17 kg
dBL 17,4 kg




Madde Bilesen Sartname
(Yaklasik) DBF 19,3 kg
DB60 36 kg
Baslangic zamani (dak) * DBS 5-10 (dak)
dBL
DBF
DB60
Gerekli yikseklik DBS 2U
(CED birimi) 2 dBL
DBF
DB60 4U
Isi gikist (w) DBS 116 W
dBL 124 W
DBF 120w
DB60 184 W
Gl tiketimi (VA) DBS 126 VA
dBL 144 VA
DBF 130 VA
DB60 191 VA
Hava akimi (m 3/ dak) 3 DBS 2.2 (m, 3/ dakika)
dBL 2.2 (m, 3/ dakika)
DBF 1.6 (m, 3 / dakika)
DB60 5,1 (m, 3/ dakika)
Notlar:

1. Baslangi¢ zamani bagh olan siiriicl tepsisi sayisina oranla daha uzun olabilir. Maksimum
yapilandirma 1 kontrol cihazi sasisi ve 19 siiriicl tepsisi ile baslatma sliresi yaklasik 8
dakikadir.




Madde

Bilesen Sartname

3. Deger maksimum seviyededir.

2. RKU rafina monte edilebilir. Montaj icin, monte edilmis depolama sistemlerinin sayisina
bagli olarak, raf ve dekorasyon panelleri icin 6zel raylar ayrica gereklidir.

Siiruici tipi
Madde Bilesen Sartname
Veri kapasitesi DBS 472.61, 576,39, 945,23, 1152,79, 1729,29,
1890,46, 2305,58, 3780,92 GB, 7561,85 GB
dBL 5874.22,9790,36 GB
DBF 3518.43, 7682,17, 15364,35 GB
DB60 1152.79, 1729,29, 5874,22, 9790,36 GB
Maksimum depolama 2,4TB(2,5ing 1.812TiB
sistemi kapasitesi (fiziksel SFF) HDD
kapasite) kullanma
10 TB (3,5 in¢ LFF) | 10,685 TiB
HDD kullanma
7.6 TB (2,5 ing 5,942 TiB
SFF) SSD kullanma
14 TB FMD 5.530TiB
kullanma
Maksimum monte edilebilir | DBS 24 (kasa basina 864 (sistem basina
miktar (birim) ! toplam) maksimum)
dBL 12 432
DBF 12 432
DB60 60 1200
Maksimum yedek siirtict DBS 48
saylsi 2
dBL
DBF
DB60

Not:




Madde Bilesen

2. Yedek veya veri diskleri olarak bulunur.

1. Depolama sistemini monte ederken ve DBS, DBL, DBF ve DB60 siiriicl tepsilerini
karistirirken, maksimum monte edilebilir miktar (birim) degisebilir.

Ana bilgisayar arayiizii

Madde

Sartname

Araylz turi

16/32 Gbps FC (Optik)
10 Gb / sn iSCSI (Optik)

10 Gb / sn iSCSI (Bakir)

Veri aktarim hizi

(Ana bilgisayara aktarma icin maksimum hiz)

400 Mb / sn (FC)

800 Mb / sn (FC)

1600 Mb / sn (FC)

3200 Mbps (FC)

1000 Mb / sn (iSCSI - Optik)

1000 Mb / sn (iSCSI - Bakir)

Port sayisi

16/32 Gbps FC (Optik): 64
10 Gb / sn iSCSI (Optik): 32

10 Gb / sn iSCSI (Bakir): 32

Aktarilan blok boyutu 512
(Bayt)

FC anahtariyla maksimum ana bilgisayar sayisi | 255
Ag anahtari ile maksimum ana bilgisayar sayisi | 255

Sartname




Pil dmrii

CBL
Depolama sistemi giris sicaklig
75.29 F (242 C) 'ye kadar 5yl
862 F (302 C) 'ye kadar 5 yil
93.29 (342 C) 'ye kadar 4yl
1042 (409 C) 'ye kadar 3l

RAID o6zellikleri

Madde

RAID seviyesi "

SAS / SAS7.2K / Flash siiriicii monte edilmis: 1/5/6

RAID yapilandirmasi

RAID1: 2D + 2D, 4D + 4D

RAID5: 3B + 1P, 4D + 1P, 6D + 1P, 7D + 1P

RAID6: 6D + 2P, 12D + 2P, 14D + 2P

Maksimum eslik grubu sayisi

400

Maksimum ses boyutu

3 TB (diger Depolama Sistemlerinin LDEV'lerini
kullanirken: 4TB)

Maksimum cilt / ana bilgisayar grubu ve iSCSI | 2048
hedefleri
Maksimum hacim / eslik grubu 2048

takip etmeli ve tim verileri yedeklemelidir.

" RAID6, RAID 5 veya RAID 1 ile yapilandirilmis bir depolama sistemi yedeklilik saglar ve veri
glvenilirligini artirir. Bununla birlikte, 6ngorilemeyen donanim veya yazilim arizasindan
kaynaklanan veri kaybi olasiligi hala vardir. Kullanicilar her zaman 6nerilen en iyi uygulamalari

Dahili mantik 6zellikleri

Madde

Sartname

Kontrol bellegi Flash bellek: 32 MB

SDRAM: 1 GB

L3 6nbellek hafizasi: 4 MB




Madde

Sartname

Veri guvencesi yontemi

Veri yolu: Parite

Onbellek bellegi: ECC (1 bit diizeltme, 2 bit algilama)

Sirici: Veri glivence kodu

Onbellek 6zellikleri

Madde

Sartname

Kapasite (kontrolor basina GB)

256 GB

Kontrol metodu

Oku LRU / Sonra yaz

Yedek batarya

Saglanan

Yedekleme siiresi *

Sinirsiz (Gegici olmayan bir bellege kaydetme)

* Onbellekteki gecici olmayan veriler, ani elektrik kesintisine karsi korunur. Yedekleme islemi, bir
glic kesintisi meydana gelse ve 6nbellek flash bellegine aktarilsa bile verileri bir dnbellege yazar.

Yalitim performansi

Madde

Sartname

Yalitim dayanim gerilimi

1.500 V AC (100maA, 1 dak)

Yalitim direnci

DC 500V, 10 MQ veya daha fazla

VSP G700 igin elektrik giris glicli 6zellikleri asagidaki tabloda agiklanmistir.

Madde

Kontrolor

Siirlicii tepsisi

Giris voltaji (cahstirilabilir
voltaj araligi) (V)

AC 200-240 +6% / -%
11

SFF, LFF, FMD ve yogun intermix siirticii
tepsisi: AC 200-240 +6% / - 11%

Frekans (Hz)

50/60 + 1

Kablo sayisi, kablo sayisi

Koruyucu topraklamali tek faz

Kararli akim 100V / 200V !, ?

CBL: 4.0x2

SFF surucl tepsisi: 2.4x2 / 1.2x2
LFF slriici tepsisi: 1.9x2 / 1.0x2

FMD tepsisi: 2.6x2 / 1.3x2




Madde

Kontrolor

Siiriicu tepsisi

Yogun intermix surticl tepsisi: - / 3.0x2

Kesicinin / sigortanin mevcut
degeri (A)

16.0 (her biri elektriksel)

Isi degeri (normal) (kJ / h)

CBL: 2810 veya daha
az

SFF siirticli tepsisi: 1120 veya daha az
LFF strici tepsisi: 940 veya daha az
FMD tepsisi: 1520 veya daha az

Yogun intermix siirlicl tepsisi: 3460 veya
daha az

Kararli giic durumu (VA / W) 3

CBL: 1600/1560 veya
daha az

SFF siricl tepsisi: 480/460 veya daha az
LFF surticl tepsisi: 380/350 veya daha az
FMD tepsisi: 520/490 veya daha az

Yogun intermix suirticl tepsisi: 1200/1160
veya daha az

Gug tuketimi (VA / W)

CBL: 840/780 veya
daha az

SFF surucl tepsisi: 320/310 veya daha az
LFF surticl tepsisi: 280/260 veya daha az
FMD tepsisi: 440/420 veya daha az

Yogun intermix stirlicl tepsisi: 1000/960
veya daha az

Notlar:

1. Butabloda agiklanan Nx2'nin glic akimi, tek bir glic Gnitesi icin gereklidir.

2. Bir giic linitesi arizalanirsa, baska bir gli¢ Gnitesi iki gli¢ Unitesi icin elektrik akimi
gerektirir. Bu nedenle, bir gii¢ tinitesinin mevcut tasima kapasitesinin iki gii¢ Unitesi igin
toplam kapasite saglayabilmesi i¢in gli¢ kaynagi tesisini planlayin.

3. Butablo maksimum yapilandirma i¢in giic gereksinimini (100 V veya 200 V)
gostermektedir. Gerekli olan gercek glic, tolerans dahil edildiginde tabloda gosterilen

degeri asabilir.




VSP G700'(in cevresel 6zellikleri asagidaki tabloda agiklanmistir.

Sicakhik

Dikkat Asagidaki depolama sistemi bilesenleri, ylksek sicakliktaki ortamlarda
desteklenmez. Asagidaki bilesenleri 40 ° C veya daha yiksek sicakliklarda calistirmayin:

e DB60 yogun stirticli tepsisi

e Hitachi Vantara tarafindan saglanan servis islemcisi (SVP) sunucusu

e Birinci nesil FMD'ler (DC2 olmayan FMD'ler)

Cila50°C)

Cila50°C)

Belirtmek, Kontrolo6r DBS, DBL siiriicii Yogun intermix siiriicii
bildirmek tepsileri tepsisi (DB60)
isletme 50°Filal04°F(10°C | 50°Filal04°F(10° |50°F-95°F(10°C-
-40° Q) C-40°(Q) 35°(Q)
Calismama 14°Fila122°F(-10° | 14°Filal122°F(-10° | 14°Filal122°F(-10°C

ila’50°C)

Tasima, depolama

-22°Filal40°F(-30°

-22°Fila140°F(-30

-22°Filal40°F(-30°

Cila50°C)

Cila60°C) °Cila60°C) Cila60°C)
Sicakhk degisim 10 ° Cveya daha az
orani (°C/s)
Belirtmek, Kontrol6r FMD tepsisi
bildirmek
isletme 50°Filal04°F(10° | DKC-F810I-1R6FN / 3R2FN / 6R4FN / 7ROFP / 14RFP
C-40°(Q) strlict takih: 50 ° Fila104 °F (10 ° Cila40° C)
Calismama 14°Fila122°F(-10° | 14°F-95°F(-10°C-35°C)

Tasima, depolama

-22°Fila 140 ° F (-30
°Cila60°C)

-22°Fila122°F(-30°Cila50°C)




Belirtmek, Kontrolor FMD tepsisi
bildirmek
Sicakhk degisim 10 ° C veya daha az
orani (°C/s)
Nem
Belirtmek, bildirmek CBL DBS, DBL siiriici FMD DB60 siiriicli
denetleyicisi tepsileri tepsisi tepsisi
isletme (%) 8-80
Calismiyor (%) 8ila90
Nakliye, depolama (%) 5-95
Maksimum islak hazne 29 ° C (yogunlasmamis)
sicakhigi (° C)
Titresim
Belirtmek, CBL DBS, DBL siiriicii FMD DB60 siiriicii
bildirmek denetleyicisi tepsileri tepsisi tepsisi
isletme 2,5 veya daha az (5 - 300Hz)
(m/s?) 5 saniye icinde (rezonans noktasi: 10 Hz veya daha az)
Calismama 5,0 veya altinda (5 Hz - 300 Hz: Grlne zarar verilmez)
(m/s?) 9.8 (1.0 G): Diisme 6nleme ile kendi glivenligini saglayin.
5 saniye icinde (rezonans noktasi: 10 Hz veya daha az)
Tasima 5.0 veya daha az
(paketlenmis)
(m/s?)
Darbe

Belirtmek, bildirmek

CBL kontrol ve siiriicii tepsileri

isletme

(m/s?)

20 ya da daha az

(10 ms, yarim sinis dalgast)

Calismama

50 ya da daha az




Belirtmek, bildirmek

CBL kontrol ve siiriicii tepsileri

(m/s?)

(10 ms, yarim sinls dalgasi)

Tasima (paketlenmis)

(m/s?)

80 ya da daha az

Devrilme agisi (°)

(Depolama sistemi ipuglari)

15 ° veya daha az

(Tesviye civatalarina monte edildiginde odlgilecektir.)

Rakim

Belirtmek, bildirmek

Kontrolor

FMD tepsisi

Calisma (m) 3,050 (Cevre sicakhgi: 10° C-28° | 3,050 (Cevre sicakligi: 10°C-28°
C) Q!
950 (Cevre sicakhgi: 10°C-40° 950 (Cevre sicakhgri: 10°C-40°
Q) Q)

Calismiyor (m) -60ila 12.000

Not:

1. izin verilen en yiiksek sicaklik kosullarini karsilar ve ASHRAE (Amerikan Isitma, Sogutma ve
Klima Miihendisleri Birligi) 2011 Termal Kilavuzlari Sinif A3'e uygundur. Ortam sicakliginin
ve rakimin maksimum degeri 950m (3000 feet) yiikseklikte 402C - 3050m (1000 feet)
yukseklikte 282C'dir.

izin verilen ortam sicakligl, 950m'nin tizerindeki irtifadaki her 175m'lik artis icin 12C

°C-28°CQ)

10°C-28°C)

dasaralur.
Belirtmek, Kontrolor DBS, DBL, DB60 siiriici DB60 siiriicii tepsisi
bildirmek tepsileri
Calisma (m) 3,050 (Cevre sicakhgi: 10 | 3,050 (Cevre sicaklig:: 3,050 (Cevre sicakligi:

10°C-28°C()

950 (Cevre sicakhg: 10 °
C-40°C)

950 (Cevre sicakhgi: 10
°C-40°CQ)

950 (Cevre sicakhgi: 10
°C-35°C)

Calismiyor (m)

-60 ila 12.000




Belirtmek, Kontrolor DBS, DBL, DB60 siiriici DB60 siiriicii tepsisi
bildirmek tepsileri

Not:

1. izin verilen en yiiksek sicaklik kosullarini karsilar ve ASHRAE (Amerikan Isitma, Sogutma ve
Klima Miihendisleri Birligi) 2011 Termal Kilavuzlari Sinif A2'ye uygundur. Ortam sicakliginin
ve rakimin maksimum degeri, 950m (3000 feet) yikseklikte 352C ile 3050m (1000 feet)
yukseklikte 28eC'dir.

izin verilen ortam sicakligl, 950m'nin (izerindeki irtifalardaki her 300m'lik artis icin 12C
dasuralar.

Gaz kirletici

Asindirici gaza ve tuzlu havaya maruz kalan alanlardan kaginin.

Belirtmek, bildirmek Kontrolor FMD, DBS, DBL ve DB60 siiriicii tepsileri

isletme Gaz kirliligi, ANSI / ISA S71.04-2013 G1 siniflandirma seviyelerinde
olmahdir.?

Calismama

! Veri merkezlerinin gaz kirlenmesini izleyerek ve kontrol ederek temiz bir ¢calisma ortami
saglamasini dnerir.

Akustik ses

Akustik seviye, ISO7779'a gore asagidaki kosullar altinda 6lgiliir ve 1S09296'ya gére deger beyan
edilir. Normal bir kurulum alaninda (veri merkezi / genel ofis), depolama sistemi, depolama sistemi
disindaki guiriiltt kaynaklari (diger cihazlar), yansitan duvarlar ve tavanlar gibi ISO'ya gére asagidaki
Olcim kosullarindan farkli elemanlarla gevrilidir. Bu nedenle, tabloda aciklanan degerler gercek
kurulum alanindaki akustik seviyeyi garanti etmemektedir.

e Olgiim ortami: Ortam sicakligi 232C + 22C olan yari yankisiz bir odada.

e Aygitin yerlestirme konumu: Denetleyici Kasasi rafin altinda ve Tahrik Kutusu rafta 1,5 m
ylksekliktedir.

e Olgiim pozisyonu: depolama sisteminin 6nden, arkadan, soldan veya sagdan 1 m uzakta ve
1,5 m yiksekliginde (dért noktada).

e Olgiim degeri: Dort noktadaki enerji ortalamasi (6n, arka, sol ve sag).

Tavsiye, depolama sistemini bir veri merkezindeki bilgisayar odasina yerlestirmektir. Depolama
sistemini genel bir ofise kurmak mimkindir, ancak gerektiginde giiriiltiye karsi 6nlemler

alinabilir. Mevcut bir depolama sistemini genel bir ofiste baska bir sistemle degistirdiginizde, 6zellikle
asagidakilere dikkat edin: Depolama sistemindeki sogutma fanlari, depolama sisteminin yiksek
yogunlugunu artirmak icin klgltdlir. Sonuc olarak, fanin dons sayisi sogutma performansini



korumak icin 6ncekinden daha fazla artmistir. Bu nedenle, yiksek frekansli icerigin kapladigi
glraltliinin orani yiiksektir.

Kontrolor DBS, DBL siiriicii DB60 siiriicii tepsisi
Belirtmek, tepsileri
bildirmek
isletme 60 dB (Ortam sicaklig 60 dB (Ortam sicakhigr | 71 dB (Ortam sicakligi 32 °
32 °Cveyadahaaz)! 32 ° Cveya daha az)? Cveyadahaaz)?,2 2,
Calismama 55 dB 55 dB 71 dB (Ortam sicakligi 32 °
Cveyadahaaz)?!,??,*
Notlar:

1. Sistemin ig sicakhgi, fan modiliintin dénis hizini kontrol eder. Bu nedenle, maksimum
sicaklik yiiksek sicaklik ortaminda devam ederse veya sistemde bir ariza meydana gelirse,
bu standart deger asilabilir.

2. Ortam basinci, stiriict yapilandirmasi ve ¢alisma durumuna gore ses basinci seviyesi (LA),
66 dB veya 75 dB arasinda degisir. Arizali bir ENC veya gli¢ kaynagi i¢in bakim prosediiri
sirasinda maksimum hacim 79 dB'ye ulasabilir.

3. ISO 7779 standardina gore olgilen akustik gii¢ seviyesi (LwA), 7.2 B'dir. Bu deger, ortam
sicakligina, sirici yapilandirmasina ve calisma durumuna gore 7,2 Bila 8,1 B arasinda
degisir.

4. Yogun intermix slrlci tepsisine erisirken, rafin arkasinda uzun siire galismayin.

Kontrolor FMD tepsisi
Belirtmek,
bildirmek
isletme 60 dB (Ortam sicakligi 32 ° C | 60 dB (Ortam sicakligi 32 ° C veya daha
veya daha az) ! az)!,?,?3
(Yogun intermix siirlicli tepsisine erisirken,
rafin arkasinda uzun siire calismayin.)

Calismama 55 dB (Ortam sicakhgi 32 ° C veya daha az) !, 2, 355 dB




Kontrolor FMD tepsisi
Belirtmek,

bildirmek

Notlar:

1. Sistemin ig¢ sicakhgi, fan modilinin donls hizini kontrol eder. Bu nedenle, maksimum
sicaklk yliksek sicaklik ortaminda devam ederse veya sistemde bir ariza meydana gelirse,
bu standart deger asilabilir.

2. Ortam basinci, stiriicti yapilandirmasi ve ¢alisma durumuna gore ses basinci seviyesi (LA),
66 dB veya 75 dB arasinda degisir. Arizali bir ENC veya gli¢ kaynagi icin bakim prosediiri
sirasinda maksimum hacim 79 dB'ye ulasabilir.

3. ISO 7779 standardina gore olgilen akustik gii¢ seviyesi (LwA), 7.2 B'dir. Bu deger, ortam
sicakligina, sirici yapilandirmasina ve calisma durumuna goére 7,2 Bila 8,1 B arasinda

degisir.
Gurilti seviyesi
Belirtmek, bildirmek Sart
Operasyon (Onerilen) 90 dB veya dahaaz”’

Not:
* Yangin séndiirme sistemleri ve akustik giirilt:

Bazi veri merkezi, inert gaz yangin sondiirme sistemlerini devreye sokarken, borulardan ¢ok yiiksek
hizla gegen basingli silindirlerden gaz gikarir. Gaz veri merkezindeki ¢oklu nozullardan

¢ikar. Memelerden salinmasi yiiksek diizeyde akustik girtiltli Gretebilir. Benzer sekilde, pnomatik
sirenler de yuksek dizeyde akustik glrtltl tretebilir. Bu akustik sesler, depolama sistemlerindeki
sabit disk surucilerinde titresimlere, G / C hatalarina, performansin diismesine ve sabit disk
suriculerinde bir dereceye kadar hasar gormesine neden olabilir. Sabit disk strtcileri (HDD)
glriltu seviyesi toleransi farkli modeller, tasarimlar, kapasiteler ve Ureticiler arasinda degisebilir.

Hitachi, yangin sondiirme sistemleri ve pnématik sirenler ile uyumluluk icin depolama sistemlerini
ve veri suriculerini (HDD'ler, SSD'ler ve FMD'ler dahil) test etmez. Hitachi ayrica herhangi bir
yangin sondirme sistemi ve pnomatik siren ile ilgili dnerilerde bulunmamakta veya hak iddia
etmemektedir. Yerel veya ulusal diizenlemelere uymak misterinin sorumlulugundadir.

Gereksiz G / C hatasini veya depolama sistemlerindeki sabit disk sirtictlerinin zarar gormesini
onlemek icin, Hitachi asagidaki secenekleri 6nerir:

1. Depolama sistemlerindeki sabit disk stirlictilerindeki glriltlyl azaltmak icin glrilti
azaltici bolmeler takin.

2. Depolama sistemindeki sabit disk stirticllerini korumak igin akustik glirtiltiiyl azaltmak igin
yangin sondirme sistemi Ureticilerine gurilti azaltma memeleri hakkinda danisin.

3. Depolama sistemini, acil durum sirenleri gibi giiriilti kaynaklarindan mimkiin oldugunca
uzaga yerlestirin.




Belirtmek, bildirmek

Sart

4. Kisisel yaralanma riski olmadan glivenli bir sekilde yapilabilirse, veri kaybini ve depolama
sistemlerindeki sabit disk slriicllerinin zarar gérmesini dnlemek icin depolama
sistemlerini kapatin.

Sabit disk surtcilerinde yangin séndirme sistemlerinden veya pnématik sirenlerden kaynaklanan
hasarlar, sabit disk striiclisii garantisini gecgersiz kilar.

Mekanik ¢evre kosullari

Madde

isletme

Calismama

Titresime garantili | 0.98m /s 2(0.1G) veya

Sol stitunla ayni

garantili deger

deger ! daha az
[frekans bileseni 5 ila
100Hz] 2
Etkilenecek Etkisiz 78.4m /s 2(8.0G), 15ms

Sismik dalgaya
garantili deger

2,5m/s?%(0,25G) veya
daha az (yaklasik
250gal) 3

3,9m /s % (0,4G) (400gal) veya daha az: Uriin
islevi icin kritik hasar yok. (Parca degistirme ile
normal ¢alisma)

9,8m /s %(1,0G) (1,000gal) veya daha az:
Dusmeyi 6nleme ile kendi guivenligini saglama

Notlar:

! insaat isleri vb. Nedeniyle siirekli depolama sistemine uygulanan titresim.
2 NEBS ile uyumlu (Ag Donanimi-Bina Sistemi) Ofis Titresimi standartlari (GR-63-CORE bélge4).
3 |[EC (Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu) standartlarina uygun, IEC 61584-5 / Ed1 ve IEC60297-

Part5 (NEBS'ye esdeger bir 9.8m / s 2(1.0G) dogal hizlanma testi (Network Equipment-Building
System) Level3 ).

Kontrolor 1 ve kontrol6r 2'de ayni paylasimli hafiza kapasitesi kullaniimalidir.

Gerekli paylasilan hafiza kapasitesi, kullanilan depolama uygulamasi tarafindan belirlenir. Asagidaki

tabloda:

¢ NOTablodaki islevleri ve depolama uygulamalarini kullanamazsiniz.

e EVETislevleri ve depolama uygulamalarini tabloda kullanabilirsiniz.




Depolama sistemini tablodaki paylasilan hafiza kapasitesini kullanacak sekilde yapilandirmak igin
bakim programinda paylasilan hafiza ayarini yapilandirin. Depolama uygulamalari, kullaniimadan
once bir lisans gerektirebilir.

Not Birim Tasima, Hitachi Katmanli Depolama Yoneticisine dahil edilmistir.

Tablo 1: Paylasilan hafiza kapasitesinin referans tablosu (VSP G700)

Paylasilan Paylasilan hafizay etkileyen faktérler (SM) -2 Paylasilan
Bellek Yazilim Bellek
Fonksiyon st/ K TC/ DP* | DT/ aktif Ddp- Kapasite
"\ UR?® flas Tmm
Baz Yok Yok Yok Evet Yok hayir Yok hayir | 11 GB
hayir hayir hayir
Extensionl Evet Evet Evet Evet Evet Evet 19 GB
Extension2 Evet Evet Evet Evet Evet Evet 27 GB
Extension3 Evet Evet Evet Evet Evet Evet 35GB
Extension4 Evet Evet Evet Evet Evet Evet 51GB
Notlar:

1. DP: Dinamik Hazirlama, DT: Dinamik Katmanlama, SI: Shadowlmage, VM: Birim Gegis,
Birim Gegis V2, TC: TrueCopy, UR: Evrensel Cogaltici, Tl: ince Goriintii, Ddp-Cmp: Tekil ve
Sikistirma

2. Evet: Program Urunleri kullanilabilir.

Hayir: Program Urunleri kullanilamaz.

3. Shadowlmage veya Volume Migration (Volume Migration V2 dahil) kullanilirken fark
tablosu ve ¢ift tablo gibi kaynaklar gereklidir.

ShadowImage tarafindan olusturulabilen cift sayisi icin Hitachi Shadowlmage® Kullanici
Kilavuzuna bakin.

Birim Gég tarafindan olusturulabilecek gog planlarinin sayisi igin Hitachi Hacim Gég¢
Kullanici Kilavuzu'na bakin.




Tablo 1: Paylasilan hafiza kapasitesinin referans tablosu (VSP G700)

Paylasilan Paylasilan hafizayi etkileyen faktorler (SM) -2 Paylasilan
Bellek Yazihm Bellek
Vv 3 URS flas Tmm

4. Dinamik Hazirlama / Dinamik Katmanlama / aktif flas / ince Gériintii kullanildiginda,
olusturulabilen havuz / sanal ses kapasitesi, Paylasilan Hafizalarin ek durumuna gére
gelistirilmistir.

Klon niteligine sahip basamakli ciftler veya ciftler olusturmak icin, “Extension1” belirterek
paylasilan bellegi takin.

5. TrueCopy tarafindan olusturulabilen cift sayisi icin Hitachi TrueCopy® Kullanici
Kilavuzuna bakin.

TrueCopy tarafindan olusturulabilecek ciftlerin sayisi icin Hitachi Universal Replicator
Kullanici Kilavuzu'na bakin.

Asagidaki tabloda, havuzun veya sanal birimin kullanilabilir kapasitesi gosterilmektedir.

Tablo 2: Havuz / sanal hacmin kullanilabilir kapasitesi (VSP G700)

Paylasilan hafiza Maksimum havuz veya sanal ses kapasitesi (PB)
Baz 0.2
Extensionl 0.5

Extension2 / Extension3 | 2.0

Extension4 6.5

Bir havuz / sanal birimin kapasitesi 0,2 PB'yi asarsa, Extension kullanin. Kullanilmayan Uzantiyi
degistirirken, tiim Dinamik Hazirlama, Dinamik Katmanlama, etkin flas ve ince Gériintii havuzlarini
silin.



KURULUM
Urtintin kurulumu uzman personel tarafindan yapilmasi gerekmektedir.
PERIYODIK BAKIM

Asagidaki tabloda, depolama sistemi alaninizin 6mrini uzatmak icin gerceklestirebileceginiz
periyodik bakim prosedirleri agiklanmaktadir.
Depolama sistemini diizenli olarak ¢alisma ortamina gore kontrol edin ve temizleyin.

Bakim Arahk Gergeklestirmek icin yaklasik zaman
Depolama sistemini temizle Yilda bir kez 5 dakika

Fani inceleyin Yilda bir kez 5 dakika

Pili degistirin Her 3 yilda 10 dakika

DEPOLAMA SiSTEMi TEMIiZLEME

Depolama sistemini temizlerken, sistemin havalandirma deliklerinin tozdan arindirilmis olup
olmadigini kontrol edin. Tikanirlarsa tozu bir elektrikli sliplirge ile temizleyin veya tozu kuru bir bezle
silin.

On gerceveyi ve arka paneli temiz tutunuz. Aksi takdirde, depolama sistemi havalandirmasi bozulur
ve i¢ sicaklik artabilir, bir arizaya veya yangina neden olabilir.

Temizlik sirasinda depolama sistemini hareket ettirmeyin.
Prosediir

1. On gergevenin disini temizleyin

Anahtari 6n gergceveye yerlestirin ve 6n ¢ergeveyi agmak igin okla gdsterilen yone gevirin.
Dikkat Parmaklarinizi kistirmamak icin 6n cerceveyi dikkatlice cikartin veya cikartin. "Canli
parcalar" a dokunmayin; aksi halde elektrik carpmasi alabilirsiniz.

On cerceveyi gikarin.

On cergevenin i¢ yiizeylerini temizleyin.

On cergeveyi takin.

On cergeveyi kilitlemek icin izin verilen tusa gore anahtari gevirin.

Rafin dis ylizeylerini temizleyin.

A

FANI iNCELEYIN

Depolama sistemi giict agildiginda fani inceleyin.
CautionStorage sistem fanlari yiiksek hizda déner. Fanda sikismis bir seyden kaginmak igin ve
yaralanmayi 6nlemek icin asiri dikkatli olun

Prosediir

e Rafinigine giris yapin.

e Depolama sisteminin n cercevesini agin.

e Depolama sistemi fanlarinin déndigiini dogrulayin.
e On cerceveyi kapatin ve rafi kapatin.



PiL DEGiSTIRME YONERGELERI

Her denetleyici, bellege 6nbellek icin yedek gli¢ saglayan sizdirmaz bir batarya icerir. Her {i¢ yilda bir
pili degistirmeniz gerekir.

Not Pili sckmeyin; Aksi takdirde yanabilir veya sok alabilirsiniz.

Depolama sistemi alti aydan uzun sire gii¢ almazsa, muhtemelen hasarli ve pil desarj olabilir.
Bu durumu 6nlemek icin, pili en az alti saatten bir U¢ saatten fazla sarj edin.

GEVSEK VEYA HASARLI KABLO VEYA KONEKTORLERIN KONTROL EDILMESi

Kablolari periyodik olarak kontrol etmek iyi bir uygulamadir. Tim kablolarin ve kablo konektoérlerinin
icinde iyi durumda ve uygun araylizlere glivenli bir sekilde bagli oldugunu onaylayin.

DEPOLAMA SiSTEMi YENIDEN BASLATILIYOR

Depolama sistemini yeniden baslatmadan 6nce ana salterden en az bir dakika bekleyin (sari POWER
LED kapali).

DEPOLAMA SiSTEMi SAKLAMAK

Depolama sistemi alti aydan uzun sire gii¢ almazsa, muhtemelen hasarli ve pil desarj olabilir

Bu durumu 6nlemek icin, pili en az alti saatten bir ¢ saatten fazla sarj edin.

Not Ekipmani, 1042F (402C) veya daha yliksek sicakliklara sahip bir ortamda saklamayin ¢link pil
omri kisaltilmahdir.

Tasima ve Nakliye Sirasinda Uyulmasi Gereken Kurallar:

» Araca indirme-bindirme ve tasima sirasinda maksimum dikkat gosterilmeli

» Araca yukleme sirasinda ambalajin tamamen kapali oldugundan ve hasar gérmemis
oldugundan emin olunuz.

» Ust Uste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.

> Nakliye sirasinda Uluslararasi Nakliyeciler Birligi tarafindan agiklanan yénetmeliklere
tamamen uyulmalidir.

> Nakliye sirasinda ortam sicakhigi —10°/+80° arasinda bulunmalidir

Kullanim Hatalarina iliskin Bilgiler:

a) Sistemi gli¢ kaynagina baglamadan 6nce kurulum talimatlarini okuyunuz.

b) Birim kurulurken toprak baglantisi her zaman en dnce yapilip en son ¢oziilmelidir.

c) Cihaz calisirken baglanti kablolari ¢oziilmemelidir.

d) Asiri nemli, asiri sicak ve soguk ortamlarda kullanmaktan kagininiz.

e) Bu veya bagli ekipmanin genel amacli bir ¢ikisa yanlis baglantilandiriimasi tehlikeli bir duruma
sebebiyet verebilir.

f) Cihazi sokmeden dnce muhakkak glic anahtarindan kapatiniz.

Cihazi yalnizca gii¢c anahtarindan acip kapayiniz. Cihazi amaci disinda kullanmayiniz.



Giivenlik Onerileri ve Uyarilan

Sistemi gii¢c kaynagina baglamadan once bu dokiimanda yer alan instalasyon talimatlarini gbzden
geciriniz. Bu talimatlarda yer verilen bilgileri uygulamada yetersiz kalinmasi veya hata yapilmasi
halinde instalasyon basarisizlikla sonuclanir, sistem igerisisindeki komponentlerin hasar gérme
olasiligl artar.

Bir elektrik kaynagi veya telefon kablosu ile baglantisi bulunan bir alanda islem yaptiginiz esnada
asagida verilen glivenlik bilgilerini g6z 6niinde bulundurmaniz gerekir. Bu sayede kendinize
verebileceginiz muhtemel zararlar ve WLSE lizerinde olusabilecek hasarlara karsi tedbirli olabilirsiniz.
Dikkat! Bu ekipmanin yiklenmesi, degistirilmesi veya onarilmasi ile ilgili olarak yalnizca egitimli ve
kalifiye personel yetkili olmalidir.

Dikkat! Eger bir port Uzerinde ¢arpi isareti yer aliyorsa, bu portu Avrupa Birligi Standartlarina gore
tasarlanmis bir sebeke baglantisi ile baglamayiniz. Bu sekilde tasarlanan sebeke baglantisina bu portu
dahil etmeniz halinde, ciddi anlamda bedensel hasara yol acabilecegi gibi, tirtinde de geri dontsimii
miimkin olmayan arizalar meydana getirebilir.

Dikkat! Ekipmanin uygun bir zemine yerlestirilmesi gerekir. Gerekli nitelikleri tasiyan bir zemin
Gzerinde olmadan cihaz Gzerinde kati suretle islem yapmayiniz.

Uygun zemin kosullarini temin edip edemediginize dair herhangi bir slipheniz oldugu takdirde,
elelktrik denetim birimine veya bir elektrik teknisyenine basvurarark yardim aliniz. Giivenlik
acisindan, antistatik bantin dayanikliigini periyodik olarak kontrol ediniz. Ol¢iimler 1 ve 10 megohm
(Mohm) arasinda olmalidir.

SORUN GiDERME

Sorun giderme hususlari uzman personel tarafindan yapiimaktadir.



ITHALATCI FIRMA:

TECH DATA BILGISAYAR SISTEMLERI A.S.
SARAY MAHALLESI, SITE YOLU SOKAK
ANEL i$ MERKEZi NO:5 KAT:8
UMRANIYE, iISTANBUL,34768

TEL :+90 216 999 53 50

URETICIi FIRMA:

HITACHI DATA SYSTEMS

5601 BUYUK OAKS PARKWAY

SAN JOSE, CALIFORNIA 95119
408.717.6000

TUKETICININ SECIMLILIK HAKLARI

Malin ayipl oldugunun anlasilmasi durumunda tiketici, 6502 sayili Tliketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, haklarindan birini kullanabilir.

Tiiketicinin bu haklardan Ucretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; isgilik masrafi,
degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir tcret talep etmeksizin malin
onarimini yapmak veya yaptirmakla yikimltdur. Tlketici Gicretsiz onarim hakkini Uretici veya
ithalatciya karsi da kullanabilir. Satici, Giretici ve ithalatgi tiketicinin bu hakkini kullanmasindan
miteselsilen sorumludur.

Tuketicinin, Gcretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;
- Garanti sliresi icinde tekrar arizalanmasi,
- Tamiri igin gereken azami slirenin asilmasi,

- Tamirinin mimkdn olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatgi tarafindan bir
raporla belirlenmesi durumlarinda; tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya
imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satici, tiiketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getiriimemesi durumunda satici, Uretici ve ithalatg miteselsilen
sorumludur.

Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim
yerinin bulundugu veya tiiketici isleminin yapildigi yerdeki Tlketici Hakem Heyetine veya Tiiketici
Mahkemesine basvurabilir.

ﬁAEEE YONETMELIGINE UYGUNDUR



